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Method for joining a thermoplastic object to a wooden object 

The invention concerns a method for connecting a plastic object to a wooden object. The 
plastic object which comprises a contact face is heated in the region of this contact face and is 
pressed onto the non-coated wooden object. Thereby the plastified thermoplast of the contact 
face flows into pores of the wooden object such forming a fast connection between the two. 
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Glue for floorings and method for removing the glued flooring 

Computer floors in large space offices comprise square panels to which a flooring is glued. 
The flooring needs to be exchanged after some usage. This is made easy by using a glue 
which can be softened by microwave. The glue is electrically conductive for which it 
comprises metal of carbon. For exchanging a piece of the flooring, a panel together with the 
flooring is brought into a microwave device. The glue is softened such that the flooring can be 
removed from the panel. A new piece of flooring is then applied to the panel and the panel is 
mounted again in its original place. 
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Method and device for ultrasound assembly 

Method and device for assembling a thermoplastic material and a cellulose material such as 
cardboard, wood, paper, woven or non-woven textiles or similar materials are characterized 
by the application of the ultrasonic welding technique such that the thermoplastic material not 
only becomes plastified but also migrates into at least specified zones of the cellulose material 
to be connected with the thermoplastic material. Application: manufacturing or packages, in 
particular packages for eggs and similar products, presenting tray for samples and so on. 
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Assembly method 

For assembling two pieces, a threaded bolt or a bolt comprising a rough or uneven surface is 
fixed to one of the pieces to be assembled and, in the other piece, a hole or cavity is provided 
and is filled with a molten plastic material. The bolt part extending from the first piece is then 
introduced into the molten plastic material such that after cooling the pieces are fixedly 
assembled. It is possible also to provide holes with plastic material in both pieces. The plastic 
material is a synthetic resin which solidifies fast when cooled. It is e.g. a polyester. 
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@ Kleber for Bodenbelige ur*d Verfahran 2um Lcsen von Sodsnbeleg 

© Computerbodari in GroftrtHimbOras tind in quedratlaahe 
Ratteri untenant, auf die air. Bodanbefeg goktebt 1st Der 
8odanbelag mull naoh etalger ZeH da* Gabrauclie auage- 
wechaelt warden. Dies wtrd erlelohtert dureh atnan Kleber, 
dar In alnem MlkrowaljertgerJt erwatchbar iat end rwar 
dadurca, daB ar alakiriaeh Jeltttnlg let Zu tffesem Zweofc 
kenn dar Klabar aine* Zuaatz aus Meteit Oder Kohlenstoff 
anthatton. Zum Wechaaln einea BodenbalagatGetoea wtrd 
eine Plana aamt Bodenbelag in eln Wikrowaltengerat ge* 
bracht Dar Klabar wird erwelcr»l, eo datt da* Bod an be! ads- 
tuck von dar Plana abgezogan warden kenn, Auf dlewlbe 
Piatte wlrd dann tin nauea Stuck Bodenbelag gektefet urtd 
die Platte an ihra aJta Stella gebreofci. 
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Beschrdbung Baispiel2 

Die Erfindung bedaht rich auf Bfiden in Groflraum- Ein Idsungsmittelfreiar Kontaktklebar auf Disper- 

bOros, sogenanme "ComputerbOden 1 '. Derartige B6den sionsbasfe der von der obengenannten Flrma unter der 

ftmd in quadratische Flatten untertdlt die nach deut- 5 Bezelchnuag "K 5" geliefert wird Einem Kilogramm 

acher Norm eine QrfiBa von 60 x 60 cm haben. Auf jede dieses Klebers werden 10 bis 12 Gramm, insbesondere 

Platte 1st oben dn Bodenbelag ffeklebt Dieser kann z. B. etwa 10 Gramm Kupferpdver zugesetzt 
aus Linoleum, Filz, Teppich, P VC oder Kunstgummi be- 

stehen. Die Platten k&nnan *us PreBspan, Gips, Beton Bdspfel3 

Oder anderen Materlallen bestehen* i C 

Soli ein Bodenbelag nach einiger Zeit das Gebrauchs Ein lOsvrig&mittdfreler Tepplch-Dlsperslonskleber, 

awgewechselt werden, bo lassen neb die Flatten etazeln der zum SprQhen und Schamponieren geeignet Lit, nach 

abhebeit Bui Problem besteht nach dem Stand der RAL991A2.Eri*t zum AufbringenraitStahlrollen nach 

Technik jedoch darin, den Bodenbelag von den Platten DIN 68 131 geeignet Der Unterbodeo, alio die Platten- 

wieder zu entfenian, was bei den biaher verwendeten ]5 oberflache muB DIN 18 365 entsprechen. Diaser Kleber 

Klebern praktisch nicht mdglich 1st Infolgedessen mOa- wird von der obengenannten Firma unter der Bezdch- 

sen die Platten saint BodenbalagstQcken als SondermOH nung *T 5" geHefert Einem Kilogramm dieses Klebers 

emsorgt werden, was zur Zeit etwa DM 18,- pro Platte weidan 6 bis 10 Gramm, inabeaondere etwa 7fi Gramm 

kostet Hinzu kommen noch die TYansportkostea Aluminhiznpulver zugesam. 

Dureh die vorliegende Erfindung wird zunachst ein ao Bei den obengenannten Beispieien kann statt Pulver 

Kleber geschaffen, der wieder erweichbar in, Dies wird aucb ein femes Granulat als Zusatz dienen, 
dadurch erreicht, daB der Kleber elektrisch ldtf flhig ge- 

macht wird. Darin kann man cine PJatte mit anhaften* BeispieU 
dem BodenbeEagstQck in einem Mikrowdlenger&t er- 

wflrmen, wodurdi der Kleber weich wird Man kann das ja Bkem der oben genaimten Kleber werden Kohkfa- 

Bodanbalagstnek dann abztehen und die Platte nach sern zugesetzt 

AufbrlngeneinesneueaBodenbdagitackeswiaderverw Sollen Bodenbdagstttcke, die rait einem derartigen 

wenden. Es iat dann also nur noch notig, die Bodenbe- Kleber aufgebracht sind, wieder galOst warden, so wird 

lagstflcke zu entsorgen, was erbeblicb gerlngere Koaten die Platte Bamt BodenbdagstOck in ein Mikrowellenge- 

verursacht 3( > rat gelegt Unter dem EinfluB der Mikrowellan wird der 

Mikrowellengerflte, die ainen ausreichend grofien In- Kleber erweicht Hierbei wird dafttr gesorgt, daB die 

nenraum gur Aufnahme von Platten iin Format Temperatur von Platte and Belag dnen Wert von 40° C 

60 x €0 cm haben, amd im Handel und werden z. B. in oder 50°C nicht fiberschrdtet, damit sich einereeits nie- 

GroBkachen eingeset2t Sokbe Mikrowellenger&te iind tnand bairn Abziehen der Bodenbelagstficke cfie Finger 

transportabel, kGnnen also mit dnern Wagen an den Ort 55 verbrennt und andererseits von dem erwannten KJeber 

des Gwhehens gebracht werden. Es entfftllt damit v6L- keme Dampfa abgegeben werden* die die Gesundhelt 

!ig ein Transport der einzelnen abgenonunenen PJattsa gef JLhrden kfinncn, 

Es werden ledtglich z. & zu einem GroBraumbttro Bo* Nach dem Abl&en der aJten Bodenbeiagittlcke wer- 

denb alapttleke und Wertczeuge zum Aufbringen sowle den mit einem der elaktrisch laitfahigen Kleber neue 

oer Kleber gebracht und von dort die abgenommenen 40 Bodenbel^gsttlcke auf dieselben Platten geklebL Obll- 

BodenbelagstOcke entf jrnt cherweise nlnunt man Bodenbelagst0cke P die etwas gr6- 

Nach einer WeiterbWung der Erflndung erzlelt man Ber smd als die Platten und schneidet den abemehen* 

die Leitflhigkeit dureh einen Zusatz aus Metall oder den Rand dann a* Jede PJatte wird anihren alten Ort in 

Kohlenstoff zum Kleber. Je nach An des Klebers ken- der ursprflnglichen Orientlerung gelegt 

nen verschiedene Zusfiue verwendet werden, a. E Kup- 45 Zu entsorg en sind nur noch c£a alten Bodenbelagsttlk- 

rer, Aluminium, Kohlenstoff, und zwar in Pulver* oder ke. 
Gramilatform bzw. in Form von Kohlefasem 

Da jede Platte f <ir aich bearbeitet werden kann, kann PatentansprOche 
sie sogleich wieder an ihren bisherigen PLatz in der alten 

Orientlerung gelegt werden, so daB kelne Unregelmfi- w L KJeber fOr Bodenbel&ge, dadurch gekennzelch- 

Bigkeiten bei dar Wiadervariegung entsahen. Es ist net, daB er dadurch in einem Mikroweliengerftt er- 

auch nicht mehr n&dg, genau aber die Lage jeder einzel- weichbar ist daB er elektrisch leltf&blg ist 

nen PEatte aus einer Vielzahl entnommener Platten for 2. Kleber nach Anspruch 1, dadurch gekennzekh- 

das wiedereinlegen Buch zu f Qhren. net. daB er einen Zusatz aus Metall oder Kohlea- 

Kleber, die elektrisch leitfihig sind und b einem Ml- 55 stoff enthftlt 

krowellenger^t erweichbar sind, lassen sich auf ver- 3. Kleber nach Anspruch X dadurch gakennzeicb- 

schiedene WeUe reallsieren. net, daB er ein Kunstharzkleber 1st, dem je KJlo- 

gramm 10 bis 15 g, insbesondere etwa 12 g Kupfer 

Beispiel 1 als Pulver oder Granulat zugesetzt sind 

60 4. Kleber nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich* 

Ein heller Kunstharzkleber, der Methanol enth&lt und net, daB er ein Usungsmlttelfreler Komakikleber 

mit Splrltcs zu verdOnnen ist und mit Stahlrollen nach fit, dem je Kilogramm 10 bis 12 g, insbesondere 

DIN 68 131 aufgetrasen werden kann. Der Kleber wird etwa 10 g Kupfer als Pulver oder Granulat zuge- 

von der Finna Kiesel Bauchemle, Postfech 708, 7300 setzisind. 

Esslingen/Simau unter der Bezeichmmg "OT 75 h gdie- « S. Kleber nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 

fert Einem Kilogramm dieses Klebers werden 10 bis 15 net daB er ein l&sungsmltidf reler Dlsperslonskle- 

Gramm Kupferpulver zugesetzt Eto gttnstiger Wert ber ist, dem Je Kilogramm 6 bis 10 ft fasbesondere 

Uegt bei etwa 12 Gramm. etwa 7,5 g Aluminium a!s Pulver Oder Granulat zu- 
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gesetot ainl 

6. Verfahren rum Lflsen eines Bodenbelagstticks, 
das mil eiiiexn KLeber nach einem der vorangohen- 
den AnsprOche auf elner Platte eines Bodens befe- 
rtigt istp dadurch gekaniudchnet, dafl die Platte 5 
saint Bodenbelag In einem Mikrowellenger&t zur 
Erweichung dec Kiebers den Mikrowellen ausge- 
setzt wird, und dafi das BodenbeEagstflck dann von 
der Platte abgezogen wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 10 
zefchnet, dafl Platte und Bodenbelag nur b» 211 ei- 
ner Temperatur erwflrmt werden, die das Anfassen 
ohne Verbrennnngsgefahr gestattet und bei der 
keine D&mpfefreigeseizt werden. 

8. Verfahren nach Anipruch 7» dadurch gekenn- 13 
zeichnet, dafl die Temperatur maximal 50° C be- 
tragt 
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